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Prazision fur hochste Anspruche

Lasermaterialbearbeitung




Lasermesstechnik  [\| etzwe rkteCh nik

Lasel’ & LiChtque”en Scan & Motion Systeme
Prazision fur hochste AnSprUChe. Laser 2000 bietet Ihnen eine groBe Auswahl an Produkten und

L 1alb bei
a se r m ate rl a ea r e It u n g Losungen fiir den Bereich , Lasermaterialbearbeitung” einschlie3lich des entsprechenden Zubehors. Die Produkte beinhalten

Faserbearbeitung Laser der verschiedensten Wellenlangen und Laserleistungen. Unsere gepulsten Laser umfassen den Bereich von ns-Puls-

LaserSCh utZ Fase ro pt| k K dauern bis zu Ultrakurzpuls- bzw. Femtosekundenlasern. Je nach Laser sind verschiedenste Optionen verfligbar. Auf der
ameras . N . R o o .
Messtechnik Basis Ihrer gewiinschten Anwendung entwickeln wir mit unserer langjahrigen Erfahrung die fir Sie optimale Losung und
esstechni . .
Optik & Optomechanik

stellen Ihnen das passende Angebot fiir Ihre Anforderungen und Anwendungen zusammen.
Bildverarbeitung

Mikromaterialbearbeitung

Femtosekundenlaser und Positionierung im Nanometerbereich.

e Mikrostrukturierung in 2D (Flache) und 3D (Volumen)
e Schadigungsarme Ablationsprozesse

e Mikrometergenaues Bohren, Abtragen und Gravieren
e Erstellung von Volume Bragg Gratings

e Relevante Positioniersysteme

Laserfigen und -trennen

Abhangig von Leistung, Wellenlange und Pulsdauer.

e AuftragschweilRen

e Feinschneiden

e Laserloten

e Laserschweil3en

¢ Reinigen und Harten
e Lasersintern

Kunststoffbearbeitung

Neue Mdglichkeiten mit Laserlicht.

e Laserschweil3en

e Laserschneiden

e Lasermarkieren

e 2-Photonenpolymerisation
e Prazisionslaserkleben

Laserschutz

Zubehor fur die Lasermaterialbearbeitung.

e Laserschutzbrillen

e Trennwende und Rollos

e Laser Beam Dumps

e Interlock-Systeme flir Zugangskontrolle
e Laserwarnschilder
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| asermarkieren

Je nach Material und Laser sind verschiedene Laser-
markierungen maoglich.

e Anlassfarben/Farbumschlag von Additiven

e Anderung des Brechungsindex

e Oberflachenmarkierung/Volumenmarkierung (in Glas)
e Gravieren

Lasermaterialbearbeitung
in der Medizintechnikproduktion

Gezielte Oberflacheneigenschaften durch Lasereinsatz.

e Stentproduktion

e Katheterherstellung

e Oberflachentexturierung von Bioimplantaten
e Nanostrukturierung

Markierung transparenter
Materialien und Verpackungen

Spezielle Vorteile und Notwendigkeiten von Femto-
sekundenlasern.

e Markierung mittels Glaslasergravur

e Sicherheitsrelevante Glasinnenmarkierung
e Kennzeichnung und Markenschutz

e Falschungssichere Nachverfolgbarkeit

Lasermesstechnik

Erganzendes Zubehor fiir die Lasermaterialbearbeitung zur Charakterisierung
der Strahlquelle und zur Beurteilung der Bearbeitungsergebnisse. Darliber
hinaus kénnen Laser als Messmittel eingesetzt werden.

e Interferometrie, CARS, Raman, Pump-Probe-Spektroskopie
e | eistungs- und Energiemessgerate

e Kamerasystem zur Strahlprofilanalyse

e Kamerasystem zur Ermittlung der Strahlrichtungsstabilitat
¢ Digitale 3D-Mikroskopie

Aktuelle Informationen finden Sie unter
www.laser2000.de/Lasermaterialbearbeitung




30 years experience

Experts in Photonics

Project-related support

Innovative products
Customized solutions
Large product portfolio

Consulting
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Laser 2000 GmbH | Tel. +49 8153 405-0 | info@laser2000.de | www.laser2000.de



